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Abstract (en)
The device has an outer unit comprising firmly connected parts, and steel wire brushes (13) held in a movable indoor unit by retaining boxes.
Contact pressure regulating adjustable springs (14) are pushed to a continuous wire (15) to be cleaned. The springs are moved back and forth at the
continuous wire with simultaneous continuous washing of the wire brushes with jetting water. The wire brushes are supported on outer lateral plates
(1, 2) by a round bolt, where the lateral plates are held together by clamping bolts (7). The wire brushes comprise central recesses.

Abstract (de)
Die Vorrichtung dient zur Feinreinigung, insbesondere bereits gezogener Drahte, um selbst den in den kleinsten Ausnehmungen fest sitzenden
Schmutz zu entfernen. Unter Verwendung handelsiiblicher Pneumatikzylinder (18) besteht die Vorrichtung aus einer auBeren Einheit, aus fest
verbundenen Teilen sowie einer beweglichen Inneneinheit (5), wobei Spezialstahldrahtbirsten (13) in der Inneneinheit durch Aufnahmeboxen (12)
gehalten werden und mittels den Anpressdruck regelnden einstellbaren Federn (14) an den durchlaufenden Draht (15) gedriickt werden. Dabei
bewegt sich die Inneneinheit (5) mit den Spezialstahldrahtbirsten (13) an dem zu bearbeitenden Draht (15), bei gleichzeitiger kontinuierlicher
Auswaschung der Spezialstahldrahtbirsten (13) mit tempariertem Wasser, hin und her.
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